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MICRONOX® MX2120-LF
功率模块半水基清洗剂

· 适用于在线喷淋系统

· 兼容镍、铝及多数铜板

· 有效清洗各式无铅工艺助焊剂

· 低浓度/长效使用寿命

以上工艺参数是KYZEN应用试验室进行广泛测试后
的推荐数值，KYZEN的销售代表会协助您优化您的
工艺参数。

MICRONOX MX2120-LF为一款单相半水基型

清洗剂，用于去除各种类型的DBC 基板功

率模块（包括覆镍基板和多数覆铜基板）

的免洗型助焊剂残留。MX2120-LF采用良

好的平衡配方，具有出色的清洗效果以及

OSP和金属兼容性，槽液寿命长。	

产品简述

主要工艺

喷淋

15 - 25%

50°C

去离子水

风干

清洗方式

使用浓度

温度

漂洗

干燥

使用浓度 ≤ 39.1%

产品特性

pH (10g/L)

闪点 无

沸点 104°C

水溶性 部分溶解

VOC, ≤ 300 g/L

8.3

储存和处理

•	  聚乙烯容器包装			 

•	  建议储存在5-50°C的原装容器中

•	  使用标准的化学处理方法处理	

•	  未开封保质期为5年

储存和处理

•     19 升	
	
•     208 升

包装



MICRONOX MX2120-LF不含卤素，符合RoHS要求（RoHS指令 (EU) 2015/863和EN 14582:2016）。	
MX2120-LF几乎不造成全球暖化问题，也不属于美国规范的消耗臭氧层和有害空气污染物的                   
化学品。请参考安全数据表。

KYZEN公司符合ISO 9001:2015 

免费清洗试验和工艺优化

KYZEN会在客户的工厂端或者是在自己北美、
亚洲或者欧洲的全球应用实验室为客户免费
提供清洗实验服务以确保客户实现自己的目
标。通过确定和调整您清洗工艺的重要参数
来提高您的产品良率和产品可靠性。我们承
诺我们有专业的知识并理解您的工艺，KYZEN
可以模拟您的清洗工艺并根据您的实际情况
完善您的清洗工艺。

根据KYZEN的专业知识，此处包含的数据都是真实有效的。使用者结合自身的具体应用来判定该款产品是否合适以及此处包含的信息是否完整，并且采用相应的安全预防措施。此数据
并不作为KYZEN公司承担法律或者经济责任的担保或者说明。120125
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MICRONOX® MX2120-LF
功率模块半水基清洗剂

清洗剂 · 工艺评估和优化 · 合约清洗 · 清洁度测试 · 污染物分析

兼容性

环境、健康和安全法规

MICRONOX MX2120-LF能兼容用于先进封装及电子组装工艺及清洗工艺的所有设备及材
料，详细材料兼容信息请联系我们的KYZEN代表。

•	批次清洗设备
•	在线清洗设备
•	超声波
•	 SUI系统
•	气相清洗设备
•	GC (TCD和FID)

•	扫描电子显微镜
•	离子色谱分析仪
•	FTIR光谱分析仪
•	湿度箱
•	高倍显微镜

实验室配备了各种清洗设备和分析仪器包括：


